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PATENTE DE INYENCION

a favor de
» HIJOS DE ARTURO SIMON, S.A. », sociedad espafiola,
domiciliada en Barcelona, Plaza Tetudn n2.24,
pox:
» PROCEDIMIENTO PARA IA FABRICAGION DE PLACAS PARA
1A PROTECCION DE APARATOS ELECTRICCS =,
| =0000~

MEMORIA DESCRIPTITVA

La presente inveneidén tiene por objeto, como
su enunciado indica, un proeeﬁiﬁiento para la fabricacién
de placas protectoras, en QSpecial; pars los aparatos y
d15positivoé eléctricos empotrados. Este es el objefo fun-
damentel de la presente invencién, o sea la obtencifbn de
placas que sin menoscaber las propiedales del objeto a pro
teger, proporciona a éste, especialmente a los drgenos o "
parhes delicadas de 61, una proteccidn segura y hermética
que imposibilitaAsu rotura fortuita o el paso de la hume=-
dad, polvo, etc,, con 10 que se obtiene uns mayor duracién
dsl objeto o aparato.

En la actualided son miltiples los aparatos o
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dispositivos eldetricos, montados émpotra&bs, a la intempe~
rie 0 en locales que quedan sometidos a la aceién de la hu-
medad o polyo ambiente gue ataca a sus Srganos més sensibles,
deteriordndolos premabturamente. A fin de eliminar y salvar
venta josamente estos inconvenientes y proporcionar una mayor'
seguridad y duracién a estos aparatos o dispositivos, s2 ha
concebido la placa protectora o cubierta gque Se obtiens me-
diante el prcce&imiento objeto de esta pateante,

Otra caracteristica esencial del procedimien-
to objeto de esta patente es la de proporcionar una placa que
pernita ver a su travéds la luz, en la oscuridad, de. una 14m-
para. o foco luminoso dispuesto empotrado junto con el aparato
a proteger, quedandio al propio tiempo protegido el foeo luml-
noso de todo golpe y de la accidén de la humedad o anbiente so
bre é1,

Para la ovtencién ds las citalas placas O Cu~-
biertas protectoras se sigue el sigulente procedimlento: En
primer lugar se prepara la materia de gue ha de constituirse;
dsta materia serd preferentenente de naturaleza termoplésti-
ca, y una vez preparala se prooede a su fundido y, en estado
du fusibn se lleva a efecto la inyeccién y moldeo de la mate-
ria. Para el moldeo de estas placas se constituyen unos recin
tos o cdmaras de moldeo en las que la placa Se obtiene de mo-
do que en une parte de su superficie o cuerpo se constituya
una aona de menor eépeser 0 grueso gue posibilite el paso a
través de ella de la luz de la fuente luminbsa que cubre y
protege junto con el dispositivo eldetrico,

A tal fin las piezas de moldeo se acoplarfn de
modo que en su interior o cdmera en la que Se ha de inyectar

ol materfal fundido, presentardn un espacio o recinto que pro
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poreionard forma a la placa y, al propio tiempo este espacio

se reducird en grueso, sin solucién de continuided, para cong
titulr la parte de menor grueso o fina de la pleza a obtener,
Zsta ventanilla o zona &e menor gruesgbodrd tener la fomme qua
se crea més conveniente y la amplitud suficiente para que a
través de ella pueda verse, por transparencia, la luz del fo-
co luminoso, La fomrma, temaiio v disposicién del espacio trens
parente de la placa protectora no son limitedos, sino gue po-

drén sser clrcular, cuairada, exagonal o de cualguler otra for

me geométrica gue se estime conveniente,

Segln una variante de realizacién del proce-
dimiento objeto de esta patents, tendrd por objeto la obten-
eifn de la placa o pieza protectora con una venbtena abierta,
formando un taladro, de cuslquier forma y situacién, en cuya
ventana o abertura, podrg disponerse a vbluntad, un material
transidcide o transparente, con 1o que se obtendra la misma
finalidad u objeﬁo perseguido. Bn este caso no seré absoluta
mente necesario cubrir la wventana o abertura con material
transificido sino que podrd utilizarse tal como se obtiene, si

asf se requiere, para posibilitar el acceso al elemento lumi-

Se hace constar a 1os efectos oportunos que
en el procedimiento objeto de esta patente se podrdn introdu-
clr todas aquellas variantes y modificaciones de detalle que
las circunstanclss y la prdctice pudieran acensejar, siempre
v cuando que con las mismes no se altere, camble o modifique

el objeto del mismo.
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.8e declaran &g propieldad v novedad en Bspaua sl
conbenide de las sigulentes

REIVINDICACIONES:

1. Procedimienteo pera la fabricecidn de placas pa-
ra la,proteccidn de aparatos eléciricos, que se caracteriza
porque los materiales de que se han 4@ constltulr las placaes
se depositan en cubstas gue son sometidas a una temperatura
elevala hasta su fusibfbotal, en cuyo estado se vierten o in-
yectan en cémaras de moldeo constituides de modo que el mate-
rial al anegarlas y solidificarse deteraine el cuerpo dz la
placa con ula zons superflicial de redueido espesor o0 ventena,
que permita el paso a su través, de la luz del foco luminoso
acoplado al aparato eléctrico a proteger, dotdndose a este
cuerpo durante lia Operacién de mol&éo e loz medios para su
fijacidn sobre el citalo aparato o dispositivo,

3. Procedimiento pzra la fabricacién de placas pa-
ra la proteccidn de aparatos eldctricos, segin la reivindica-
cibn 1, caracherizado eén que, evenbtualmente la ventana a tra~-
vés Ge le cmal pasa le luz del foco limbnoso, se Tecubre con
material translicido. |

. 3, » PROCEDIMIENTO PARA LA FABRICACION DE PIACAS
PARA 1A PRODPECCION IE APARATOS ELECTRICOS .

| Poio ello $al y coumo se describe en la presente
menoria gue consta de cuatro hojas, mecansgraiiadas por una
de sus caras.

Barcelona, 8 de¢ sepbtiembre de 1959,
PeB.

TR




	Bibliographic data
	Description
	Claims



